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河南订制软板性能
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软板设计MOEMS器件与技术PCB设计MOEMS器件按其物理工作原理分为干涉、衍射、透射、反射型(见
表1)，大多数采用反射型器件。MOEMS在过去几年中已获得很大发展。近几年，由于对高速率通信和数据传输
需求的增长，激发了对MOEMS技术及其器件的研发。已开发出所需的低损耗、低EMV敏感性、低串话的高数
据率反射光型PCB设计MOEMS器件。在信息技术中，光学运用的关键之一是商品化的光源，除单片光源(如热
辐射源、LED、LD、VCSEL)之外，特别受到关注的是具有活动器件的MOEMS光源。例如，在可调谐VCSEL中，
通过微机械改变谐振器的长度即可改变其发射波长，由此实现了高性能WDM技术。目前，已开发了支撑悬臂
调谐方式和具有支撑臂的活动结构。
Protel软件在高频电路软板布线中的技巧。河南订制软板性能

多层软板的厚度是由多种因素决定的，例如信号层的数目、电源板的数量和厚度、打孔和电镀所需的孔径
和厚度的纵横比、自动插入需要的元器件引脚长度和使用的连接类型。整个电路板的厚度由板子两面的导电层、
铜层、基板厚度和预浸材料厚度组成。在合成的多基板上获得严格的公差是困难的，大约10% 的公差标准被认
为是合理的。为了将板子扭曲的几率减到小，得到平坦的完成板，多基板的分层应保持对称。即具有偶数铜层，
并确保铜的厚度和板层的铜箔图形密度对称。通常层压桓使用的构造材料的径向(例如，玻璃纤维布)应该与层
压板的边平行。因为粘接后层压板沿径向收缩，这会使电路板的布局发生扭曲，表现出易变的和低的空间稳定
性。河南订制软板性能高速FPC柔性线路软板的设计EMI规则探讨。

首先需要对所选用元件器及各种插座的规格、尺寸、面积等有完全的了解；对各部件的位置安排作合理的、仔
细的考虑，主要是从电磁场兼容性、抗干扰的角度，走线短，交叉少，电源，地的路径及去耦等方面考虑。各
部件位置定出后，就是各部件的连线，按照电路图连接有关引脚，完成的方法有多种，印刷线路软板图的设计
有计算机辅助设计与手工设计方法两种。原始的是手工排列布图。这比较费事，往往要反复几次，才能完成，
这在没有其它绘图设备时也可以，这种手工排列布图方法对刚学习印刷板图设计者来说也是很有帮助的。计算
机辅助制图，现在有多种绘图软件，功能各异，但总的说来，绘制、修改较方便，并且可以存盘贮存和打印.

布线的方式也有两种，手工布线和自动布线。PowerFPC软板提供的手工布线功能十分强大，包括自动推挤、在
线设计规则检查（DRC），自动布线由Specctra的布线引擎进行，通常这两种方法配合使用，常用的步骤是手
工—自动—手工。1. 自动布线前，先用手工布一些重要的网络，比如高频时钟、主电源等，这些网络往往对走
线距离、线宽、线间距、屏蔽等有特殊的要求；另外一些特殊封装，如BGA，自动布线很难布得有规则，也要
用手工布线。2. 自动布线以后，还要用手工布线对FPC软性线路板的走线进行调整。软板设计之MOEMS器件
技术与封装。

电路软板设计中厚度、过孔制程和电路板的层数不是解决问题的关键，优良的分层堆叠是保证电源汇流排
的旁路和去耦、使电源层或接地层上的瞬态电压很小并将信 号和电源的电磁场屏蔽起来的关键。理想情况下，
信号走线层与其回路接地层之间应该有一个绝缘隔离层，配对的层间距(或一对以上)应该越小越好。根据这些
基 本概念和原则，才能设计出总能达到设计要求的柔性电路软板。现在，IC的上升时间已经很短并将更短，本
文讨论的技术对解决EMI屏蔽问题是必不可少的。net名与port同名，软板FPC中可否连接。河南订制软板性能

在高速的软板设计中，时钟等关键的高速信号线，需要进行屏蔽处理，如果没有，都是会造成EMI的泄漏。
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软板布线图设计的基本方法:（３）同一级电路的接地点应尽量靠近，并且本级电路的电源滤波电容也应接
在该级接地点上。特别是本级晶体管基极、发射极的接地点不能离得太远，否则因两个接地点间的铜箔太长会
引起干扰与自激，采用这样“一点接地法”的电路，工作较稳定，不易自激。（４）总地线必须严格按高频－
中频－低频一级级地按弱电到强电的顺序排列原则，切不可随便翻来复去乱接，级与级间宁肯可接线长点，也
要遵守这一规定。特别是变频头、再生头、调频头的接地线安排要求更为严格，如有不当就会产生自激以致无
法工作。调频头等高频电路常采用大面积包围式地线，以保证有良好的屏蔽效果。河南订制软板性能

深圳市宝利峰实业有限公司坐落在沙井街道步涌社区兴业路14号三层，是一家专业的深圳市宝利峰实业有
限公司FPC工厂建于2015年，自创立以来一直专注于FPC柔性线路板及软硬结合板,硬板线路板的研发，设计，
生产与销售为一体的高精密品质的综合型公司。产品广泛应用于手机通讯、智能家居、光电、工业控制、医疗
设备、汽车和消费类电子等多个领域。产品远销于德国，美国，澳大利亚，瑞典，韩国，日本等全球市场，宝
利峰致力于为广大客户提供更便捷的快速及一站式制造服务。公司。公司目前拥有较多的高技术人才，以不断
增强企业重点竞争力，加快企业技术创新，实现稳健生产经营。深圳市宝利峰实业有限公司主营业务涵盖软硬
结合板，柔性电路板，软板，PCB线路板，坚持“质量保证、良好服务、顾客满意”的质量方针，赢得广大客户
的支持和信赖。一直以来公司坚持以客户为中心、软硬结合板，柔性电路板，软板，PCB线路板市场为导向，重
信誉，保质量，想客户之所想，急用户之所急，全力以赴满足客户的一切需要。


